27251 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad Miguel Herndndez de Elche, por It que se ordena la publicacion del plan de estudios de Ingeniere Industrial

De conformidad con lo que dispone el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre («Boletin Oficial del Estados de 14 de diciembre), por él que se cstablecen lus directrices
generales comuncs de los planes de estudio de los titulos universitarios de cardeter oficial y valides en todo el territorio nacional. ‘ '

Este Rectorado, una vez homologado por la Comlsién Académica del Conscjo de Universidades en su reunién del dia 18 de septicmbre de 1887, ha resuello ordenar Ja publicactén del plan
de estudios conducentes a la obtencién del titulo de Ingeniero Industrial de esta Universidad.

Elche, 18 de noviembre de 1997 —Ei Rector, Jesis Rodriguez Marin.

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

“vOLLE

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULODE
INGENIERO INDUSTRIAL
1. MATERIAS TRONCALES
my | Asignaturas en las que la Univer- '
Cido| Cun ] Denominacion sidad, en su caso, organiza/ Crédilos anuales (4) Breve descripcion del - Viriculacion a dreas de
)] @ diversifica ia meteria troncal (3) Totales | Teoricos | Préctioos contenido conocirierto (5)
1 32 {ECONOMIA INDUSTRIAL Economla aplicada 6T+15 45 3 Principios de economia general y | Economia aplicada
' A de la empresa Organizacion dé empresas
1 212 | ELASTICIDAD Y RESISTENCIA | Elasticidad v resistancia de materiales 67 3 3 Estudio general del Ingenieria mecanica, Mecanica de
DE MATERIALES comportamiento de elementos medics continuos ¥ teoria de -
: ' resistentes. Comportamiento de | estructuras
los sblidos reales
1 | 11 |EXPRESION GRAFICA Expresion grafica 6T 3 3 |Tecnicas de reprasentacién, Expresion grafica en |a ingenieria,
: B . .} Concepcitn aspacial. ‘ Ingenieria mecanica
Normalizacion.. Introduccion al
disefio asistido por computador
1 | 21 |FUNDAMENTOS DE CIENCIADE | Fundamentos de clencias de los 6T#15 | 45 | 3 Estudio de materiales: metdlicos, | Ciencia de los materiales e
MATERIALES materales A ceramicos, polimeros y ingenieria metalurgica, Ingenieria
, compuestos. Técnicas de quimica :
obtencion y tratamiento.
Comportamianto en sarviclo.
B 111} FUNDAMENTOS DE 'Fundamentos de Informéatica - 6T 3 - 3 Programacion de computadores y | Ciencia de la computacion e
INFORMATICA ‘ . fundamentos de sistemas intefigencta artificial, Ingenieria de
- operativos, sistemas y automatica, Lenguajes
y sistemas informaticos.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturas en las que la Univer- -
Cido | Cuso Denominacion sidad, en su caso, olganiza/ Créditos anuales (4) , Breve descripcidn del Vinculacién a éreas de
(4] @ diversifica la meteria troncal (3) Totales | Teoricos | Practicos cortenido conacitmiento (6)
. paw
1 1 | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA | Fundamentso flsicos de la ingenieria 127T+30] 9 6§ _ | Mecanica. Elactromagnelismo. Electromagnetismo, Fisica
INGENIERIA Oplica. Termodinamica aplicada, Fisica do la materia
: fundamantal, Campos y condensada, ingenieria electrica,
ondas.Introduccion a fa estructura | Ingeniera mecanica, ingenieria
da la materia, nuclear, Optica, Tecnologia
‘ ‘ slectronica
FUNDAMENTOS MATEMATICOS 15T
DE LA INGENIERIA +3A ; : ’
1 1 Fundamentos de Maleméticas 12 15 45 | Algebra fineal. caleulo infinitesimal | Analisis matematico, Ciencia de la
‘ @ integral. computacion e inteligencia
artificial, Matematica aplicada
1| Ecuaciones difererciales 6 | 45 15 | Ecuaciones diferenciales Analisis matematico, Clencia de la
' ‘ ' compulacion e inteligencia
‘ artificial, Matematica aplicada
1 72 | FUNDAMENTOS QUIMICOS DE | Fundamentos quimicos de la ingenieria  {6T+15.] 45 3 |Quimica organica e inorganica Ingeniaria cuimica, Quimica
LA INGEMERIA A aplicadas, Analisis instrumental, | analitica, Quimica inorganica,
Bases de Ja ingenieria quimica Quimica organica '
1 21 | METODOS ESTADISTICOS DE LA | Métodos estadisticos de la ingenieria 6T+1,5 45 3 Fundamentos y métodos de Estadistica e invéstigacim
INGENIERIA A ' andlisis no determinista aplicados | operativa, Matematica aplicads,
ala ingenioria. Organizacion de empresas,
1 2 | TEORIA DE CIRCUITOS Y Teoria de circuilos y sistemas aT+ 6 45 | Andlisis y sintesis de redes. Ingeniena de sistemas y
- ) SISTEMAS 1.5A Comportarmiento dinamico de automalica, Ingenieria elactrica,
sistamas. ' Tecnologia slecironica .
1 31 | TEORIA DE MAQUINAS Teoria de maquinas 6T+ 45 3 Cinematica y dinamica de Ingeniena MecanicA
: : 1,54 mecanismos y maquinas g
1 22 | TERMODINAMICA'Y MECANICA | Termodindmica y mecanica de fluidos 6T+ 45 3 Procesos termodindmicos y Fisica aplicada, Ingenieria
DE FLUIDOS - 1,5A fluidomecanicos { mecanica, Ingenieria nuclear,
Ingenieria quimica, Macuinas y
motores termicos, Mecanica de
fluidos
2 42 | CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL Ciencia y tecnologia del medio ambiente | 6T 3 3 Impaclo ambiontal. Tratamiento y | Ingenieria de la construccion,
' MEDIO AMBIENTE gostion de ks residucs y efluentes | Ingenisria quimica, Proyectos de
industriales y urbanos. ingenieria, Tecnologias del medio
Consarvacion del medio ambiente. | ambiente.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturas en [as que la Univer- ~ | ,
Cido | Cuso Denominacion sidad, en su caso, organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripcion del Vincilacién a areas de
(4))] 2 diversifica la meteda troncal (3) | Totales | Teoricos | Practicos contenido conocimiento (5)
. . ‘ i m‘ ' s
2 51 | INGENIERIA DEL TRANSPORTE | ingenieria del transporte K\ | 3 0 Principios, métodos y técnicas de! | Ingenieria & infraestructura de fos
fransporte y manutencion transportes, Ingenieria mecanica,
, industrial, Proysctos da ingenieria,
2 42 | INGENIERIA TERMICAY DE Ingenieria témmica y de fluidos 6T | 3 3 Calor y frio industrial, Equiposy | Maciinas y molores larmicos,
FLUIBOS feneradoras témicos. Motores | Mecanica de fluidos.
témicos, Maquinas hidraulicas. :
2 | 41 |METODOS MATEMATICOS Métodos mateméticos . 9T 15 15 {Matematica discreta, Analisis Clencia de la computacion e
: - numexico. Programacion lineal y . | inteligencia artificial, Estadistica e
entera. Oplimizacién no lineal, investigacion operativa,
Simulacion, Matematica aplicada,
Organizacion de emprasas.
2 5 [ORGANIZACION INDUSTRIALY | Organizacion industrial y Administracion | 12T 9 - 3 | Organizacion industrial, Comercializacion e investigacion
ADMINISTRACION DE de empresas Mercadotécnia. Sistemas de mercados, Economia aplicada,
EMPRESAS productivos. Administracion de Organizacion de empresas.
empresas. Aplicaciones
informaticas de gestion.
2 .| 42 |PROYECTOS Proyectos 67 3 3 | Metodologta, organizacion y Proyectos de ingenieria
: gostion de proyactos, ) N
2 4 . | SISTEMAS ELECTRONICOS Y Sistemas electronicos y automaticos 9T+ | 6 45 | Componentes y sistemas Ingenieria de sistemas y
AUTOMATICOS . 1,5A electronicos. Principios y tcnicas | automatica, Tecnologia
de control de sistemas y procesos. { electronica,
2 | 1 |TECNOLOGIA ELECTRICA Tecnologla eléclica 4T+ 3 1,5 | Sistemas da generacion, ingenienia slectrica -
: 0,5A : transporte y distribucion de
enargia eléctrica y sus
2 52 |[TECNOLOGIA ENERGETICA Tecnologla energética 67 3 3 Fuentes de energia. Gastion Ingenieria electrica, Ingenieria
- . | energética industrial. hidraulica, Ingenieria nuclear,
Ingenieria de sistemas y
automatica, Maquinas y motores
termicos.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturas en las que la Univer- . _
Cido | Cu Denominacion sidad, en su caso, organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripcion del Vinculacion a areas de
) @ diversifica la meteria troncal (3) Tolales | Teoricos | Practicos contenido conocimiento (5)
e
2 411 | TECNOLOGIA DE MATERIALES | Tecnologla de materiales 4T+ 3 1,56 | Procesos de conformado por Ciencia da los materiales o
: ' 0,5A moldeo. Sintetizacion y ingenieria metajurgica, Ingenieria
deformacién. Téenicas de union. | quimica, Ingenieria mecanica,
comportamiento an sefvicio: Mecanica de medios conlinuos y
cormosion, fluencia, fatiga, teoria do estructuras
desgaste y fractura. Defectologia.
Inspeccion y ensayos. , _
2 411 | TECNOLOGIA DE FABRICACION | Tecnologia de fabricacion y tecnologia de | 6T+ 45 3 Procesos y sistemas de Ingeniarja de fos procesos do
Y TECNOLOGIA DE MAQUINAS | maquinas 1,5A fabricacion. Disefio y ensayo de | fabricacion, Ingenietia mecanica,
macquinas. Técnicas de medicion y | Ingenieria de sislemas ¥
control de calidad. autornatica
2 52 | TEORIA DE ESTRUCTURAS Y Teoria do estructuras y contsmuccionas 6T 3 3 Calculo de estructuras y Ingenieria de la cqnstruccfon,
CONSTRUCCIONES industriales construccion da plantas e Macanica de medios continuos y
INDUSTRIALES instalaciones industriales. teoria de estructuras.
ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD

MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {en su caso) (1)

Créditos anuales _
Ciclo | Cuso Denominacion Breve descripcién del contenico Vinculacion a dreas de conocimiento (3)
@ Totales | Teoticos | Pracicos
cinicos

1 1 | AMPLIACION DE MATEMATICAS 12 75 45 | Caleulo diferancial e integral en varias variables. Algebra Analisis matematico, Ciencia de la computacion e
lineal numérica. inteligancia artificial; Matematica aplicada,

1 11 | INTRODUCCION DE QUIMICA 15 45 | 3 Estados de agregacion de la materia. Enlace quimico. ingenieria quimica, Quimica analitica, Quimica
Temoquimica. Cinética quimica. Equilibrio quimico. Inorganica; Quirnica fisica; Quimica Organica,
Electroquimica.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {en su caso) (1)

Créditos anuales

Ciclo ! Quso Denominacion _ Breve descripcion del contenido Vinculacion a areas de conodimiento (3)
@ Totales | Teoricos | Practioos
clinicos
1 172 | DIBUJO ASISTICO POR 45 0 45. | Practicas de disefio y dibujo asistido por computador. | Expresion grafica en la ingenieria, ingenieria
' COMPUTADOR mecanica, Ingenieria de sistamas y automatica
1 12 | INFORMATICA APLICADA 45 0 45 | Précticas de programacion de computadores Cinecia de la computacion e inteligencia artificial;
: ' ‘ Ingeniefia de sistemas y aulomatica; Longuajes Y
. sistemas informaticos.
1 2 | AMPLIACION DE FISICA 12 15 45 | Ampliacion de mecanica y de elactromagnelismo. Elachnmagnetismo. Fisica aplicada, ingenieria
. 1 electdca, Ingenieria mecanica, Optica
1 212 | SISTEMAS INFORMATICOS EN 6 3 3 Computadores, interfases y redes. Lenguajes y sistemas | Ciencia dela compulacion e infeligencia artificial;
T_IEMPO REAL. operativos en tiempo real. . Ingenieria de sistemas y automalica.
1 2 | ELECTRONICA 12 15 45 | Componentes y sistemas electronicos basicos. Técnicas Ingenieria de sisternas y automatica, Ingenieria
' eleclrénicas digitales. Introduccion a los mlcmprocesadoms. electronica; Tecnologia electronica.

Sistemas VLS|

1 3 | AUTOMATAS Y SISTEMAS DE 12 6 6 | Automatas programables. Teoria clasica de control, Ingenieria de sistemas 'y automatica,

* | CONTROL
1 31 | FISICA DE LAVISION 6 45 15 | Estimulo fisico, Optica ocular: formacion de imégenes. Fisica aplicads, Optica.
. Funcidn visual, Visién binocular. Vision de movimienlos.

Color. Parcepcion visual.

1 | ¥2-jFUNDAMENTOS DE ENSAYOS 6 3 3| Fundamentos de las técnicas basadas en mélodos fisicos: | Ciencia de los materiales e injenisria metajurgica,

NO DESTRUCTIVOS oplicas, térmicos, magnéticos, acusticos, nuclaares, Fisica aplicada, Ingenieria mecanica, Optica.

quimicos y ultrasonicos.

2 5 | PROYECTO FIN DE CARRERA 9 0 9 Elaboracion de un proyscto o trabajo fin de carrera como Todas las que figuran en las asignaturas troncales,
sjercicio integrador o de sintesis. obligatorias y optativas de intensificacion.

1661 eiqueip g| sereny

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obhgatonas para el alumno.
- {2) La especificacién por cursos es opcional para la Universidad
(3) Libremente decidida por 1a universidad
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios,

UNIVERSIDAD . MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

Créditos totales para oplativas (1) [ 585 |

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por dcio | |
_ - Curso
DENOMINACION (2) "~ CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales | Teorkcos { Prictioos ‘ CONOCIMIENTO (3)
dlinicos
OPCION A: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Elactronica industrial (3) 9 45 45 | Elactronica de potencia. Sistemas electronicos industriales. Ingenisria de sistamas y automatica, Tecnologia
: " electronica, Ingenieris de jos Procesos de
Fabricacion.
Maquinas electricas (1) 1.5 45 3 Andlisis del funcionamiento y aplicaciones de las mécuinas asincronas, Ingehieﬁa elaclica, Ingenieria de sistemnas y
‘ ) sincronas y de continua. Méquinas especiales. automatica, Tecnologia electronica, Ingenierla de
S _ los Procesos de Fabricacion,
Control de robots y sistemas 12 6 6 Técnicas de control aplicadas a la robdlica. Integracion sensorial. Sistemas - | Ingenieria de siatemas y automatica, Ingenieria de
sensoriales (4) _ de visidn, los Procesos de Fabricacion.
Control avanzado de sistemas (4) | 12 | 8 3 | Control de prooasos por computadar, Teoria modema de control, Métodos de | Ingenierie de sistemas y automatica, Ingenieria de
: : optimizacion y control éptimo. los Procasos de Fabricacion.
Modelado e identificacion de 9 8 3 | Téonicas de modelado e identificacin de sistemas. Ingenieria de sistemas y automatice; Matemética
sistamas (/1) aplicada, Ingsnieria de los Procesos de
- ' . Fabricacion,
Siglemas informaticos inchsu'intas 8 45 45 | Programacion avanzada. Redes locales. Pertféricos Industriales. Clencia de la computacion e inteligencia artificial;
(1) . ’ : Ingenieria g sistemas y automatica, Ingenierla de
los Procasos de Fabricacion.
| OPCION B: MECANICA
Mécquinas eléctricas {¥/1) 75 1 45 3 Andlisis del funcionamiento y aplicaciones de las macuinas asincronas, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria de Sistemas y
sincronas y de continua, Maquinas especiales. Automética, Tecnologia electronica, Fisica Aplicada
Tecnologia mecdnica (3/1) 9 45 45 |Procesos do conformado especiales. Procesos de mecanizado: tomeado, Ingenieria Mecanica, Fisica Aplicada
fresado, rectificado. Mecanizado por laser y ultrasonidos. Maquinas de
control numeérico, Sistemas flexibles de fabricacion.
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Créditos tofales para optativas (1) Iss,sl

OL1Z€

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porciclol | |
. wvso! |
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Tolales | Teoricos | Practicos CONOCIMIENTO (3)
clinicos

Disefio mecanico (4) 12 6 6 Disaﬁo de elementos de maquinas y mecanismos. Sistemas y componentes | Ingenierfa Mecanica, Fisica Aplicada

mecanicos. Materiales. Planificacion de la fabricacion.
Tecnologia de méquinas (4) 12 6 6 Técnicas da construccion de maquinas. Metodologias do Ingenieria Mecanica

' ' ensayo. Transmisiones. Engranajes. Lubricacidn. Vibraciones libres, forzadas
" |y amortiguadas de sislamas mecanicos. Ruidos. Aislamiento.

Mécuinas hidrulicas y térmicas ‘9 6 3 Procesos basicos. Tubomaquinas témmicas e hidraulicas. Prestaciones y Ingenieria Mecanica, Ingenieria hidraulica,
(1) . aplicaciones, Aspectos mecénicos y constructivos Macuinas y motores termicos
Vehiculos (5/1) 9 45 45 |Teorla dalos vehiculos. Sistemas de frenado. istemas de direccion. Ingenieria Mecénica

Sistemas de transmision. Sistemas de suspension. Particularidades de los

fermocamiles, Particularidades da los autombviles.

OPCION C: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES
| Malariales para la tecnologia 6 3 3 {Estudo de las propiedades eléctricas y electronicas de los materiales Ciencia de los materiales & ingenieria metalurgica,
electronica (3/1) metalicos, polimeros y compuesios, Ingenieria quimica, Fisica aplicada, Fisica de la -
maleria condensada, Optica
Alrpliacim'db mateviales (3/1) 10,5 15 3 | Ampliacion de los materiales metalicos, ceramicos, polimeros oompuastos Ciencia de los matenales e ingenieria melalurgica,
' { Propiedades fisicas, quimicas y estructurales, Ingenieria quimica, Fisica aplicada, Fisica de ia
materia conclensada, Optica,

. Comportamianto elactronico, 9 15 1,5 | Eleckrones en sdlidos: bandas de energla. Superficies de Femi, Ciencia da los materales e"ingenien‘a mé!alurgica.
lermico y optico de los materiales | Manoestucturas y sistemas de baja dimensionalidad. Materiales - | Electromagnetismo, Electronica, Fisica aplicada,
4 Conductores. Materiales semiconductores. Materiales dieléctricos. Materiales | Fisica de la mataria condensada, Ingenlena

magnéticos. Materiales superconductores, Pmpledades opticas, Propledadas elactrica, Optica,
ténmicas. Fonones. Quimica fisica, Tecnologia e!ectromca
Estructura de los materiales (4) 15 9 6 | Tipos de enlace. Estructura cristalina, Estructura polimérica. Solidos no Ciencia de los materiales e ingenieria metalurgica,
cristalinos. Cracaterizacion estructural. Defectos puntuales. Dislocaciones y | Cristalografia y mineralogia, Fisica aplicada, Fisica
superficies. Difusion, Diagrama de fase. Transformacion de fase. de la materia condensada, Quimica fisica, Quimica
inorganica, Quimica organica
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Créditos tolales para optativas (1) {585 I

- Z0g 'umu30g

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porcido[ |
~ -curso | |
DENOMINACION ) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
‘ Totales | Teoricos | Practioos : CONOCIMIENTO (3)

Tecnologia y aplicacion de los 9 6 3 Caracioristicas especificas de la relacion entra estructuras y propiedades. Ciencia da los materiales e ingsnieria metalurgica,
mahﬁalasmtaliwsymm Critewios da seleccion y procesaco. Utilizacion y Normativa (Comim para los | Ingenieria mecanica, ingenieria quimica, Quimica
(5H) siguierdes materialas). Maleriales metalicos, materiales cerdmicos. organica
Tecnolopia y aplicacion de los 9 6 3 Caracleristicas especificas de la relacién antre estructuras y propiadades, Ciencia da los malenalssenhgenbname@urglca‘
materiales polimeros y compuestos Criterios de selaccion y procesado, Utilizacion y Normativa (Comin para los | Ingenieria mecanica, Ingam‘eﬁa quimica, Quimica
&) organica,

siguientos materiales): Matediales polimeros, materiales compuestos, y ofros
malerales,

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras ia denominacién de la optativa, el curso o ciclo que correspenda si el plan de estudios configura la materia

como optativa de curse o ciclo.

'(3) Libremente decidida por la universidad .
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL, PLAN OE ESTUDIOS

]

UNIVERSIDAD: | MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

I. ESTRUCTURA GENERAL. DEL PLAN DE EBTUDIOS
1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE (1}

INGENIERO INDUSTRIAL

2. ENSERANZAS DE: [ PRIMERO Y SEGUNDO | creom

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS ()

- ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE ELCHE
Creacion: Ley 2/1996, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana

4. CARGA LECTIVA GLOBAL: Y - ¥ ] CREMTOS (#)
) Ristribycién de los créditos
T CREDITOS
MATERIAS | MATERIAS | MATERIAS LIBRE TRABAJO
cicLo | cuRsO | TRONCA- | OBLIGA- | OPTATI | CONFIGURA- | FINDE | TOTALES
LES TORIAS VAS . ACION CARRERA
5)
1 465 LY ] 0 0 75
1 CICLO 2 45 30 0 0 5
3 15 24 16,5 19 [ 75
4 495 0 " ° 735
ncicLo 5 s 0 T s 1 e ”
(1) S indicard 10 que commasponds. :

{2) Be indicaré lo que comesponda segun of art. 4* del R.D. 1497987 { de 1* ciclo; de 1* y 2* ciclo; de sélo 2*
citlo) ¥ les previsiones del R.D. de direciricas generales propias del titulo de que se trate, o

(3)80indicarlolc«nmum.mm.mnexmmndelamrmdammwﬂuwnooidelamaali

Administracitn eorespondiente por la que se sutorize la impanticion da fas ensallenzas por dicho Cantro,

(4) Dentro de los limites establecidos por ol R.D. de dirscirices generaies propias de los planes de sstudio del
tivio de que so trate.

(5) Al menos sl 10% de i carga lectiva "global®,

Aoy .
5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA '
PARA OBTENERELTITULO  [TS1 |8

6. [_SI_] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

[_SI_]PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, £TC.
{51 _] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS.

[ SI”TESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD.

[sI_JotrRas AcTiviDADES.

~EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 5 CREDITOS.

-EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA {B): Materias optativas. Por trabajos
: academicamente dirigidos se concederdn hasts un maximo de S créditos en eada caso. Por
prictican ea empresas se concederan hasta un miximo de 15 créditos, considersndose que 20
horas equivalen » | crédito.

7. AROS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN , POR CICLOS: )]

\ - 1* GICLO I:E AROS

8. DISTRIGUCIAON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ARO ACADEMICO.

ANC ACADEMICO |  TOTAL | TEGRICOS Pci ﬁqggcogs

1 75 3 36

P 75 T 30

3 555 318 7] *

) 7Y TR R TY

s r 38 37 g
Libre configuracidn 375

Torales 38 192 45,5

{8) $1 0 No. e decisidn potestiva de In Universidad. en caso afimativo, se consignardin los crédilos en ef
procadanie cuadrg de distribucion de los crisditos de la cavga lectiva global. ’
(") SioNo. Esdeewonpmasuuvldolamdvelsldld.Enelpﬂmercmseespeclﬂmilgmlwasdlhqueso

- otorgan créditos por squivelencia,

(8) En 5u caso, se consignand "materlas troncales”, “obligatories®, “optativas®, “trabnjo fin de camera”, &lo., ayl
como |a expresitn del mimero de horas atribuido, por squivalencia, a cada crédito, y of carlicier Iedrico o

© prictico de éste,

(5) Se expresari lo que comesponda segin k establecido en la directriz ganeral segunda del R.0. de directrices
generales proplus del titulo de que se trate.
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H. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberd referirse necesariamenta a los siguienles axtrarmos:

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s6lo al caso de ensefianzas de 2°, ciclo 0 al 2.° ciclo
de ensefianzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en [os articulos 5.° y 8.% del
R.D, 1497/87

b) Daterminacién, en su case, de la ordenacion temporal en ef aprandizaje, fllando secuencias
entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.2, 1. R.D. 1497/87)

¢} Pariodo de escolaridad minimo, en su case (articulo 8.2,2. 4.° R.D. 1497/87)

d) En su caso, mecanismos de convalidacidn yio adaptacion al nuevo'plan de estudios para los
alumnos que vinieran cursande el plan antiguo (artlcule 11 R.D. 1497/87)

2. Cuadro de asignacidn de la docencia de fas matarias troncales a dreas de conocimiento, Se
cumplimentaré an ol supuesto 8) de la Nota (5} def anexo 2-A.

3. La Universidad podré afiadir Ias aclaraciones que estima oporfunas para acreditar ol ajuste del
plan de astudios 4 las previsionos del R.D. de directricas generales propias del titulo de que se
trate { wn especial, &n lo que se refiere a la incarporacidn al mismo de [as materias y contenidos
troncales y de los créditas y dreas de conocimiento correspondientes segin lo dispuesio en
diche R, D.), asi como especificar cualquier decision o criterio sobra ja organizacion de su plan

e estudios que estime relevante. en todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de

homologackin por el Consejo de Universidades.

1.a)La O.M. de 10 de Diciembre d 1933 (B.0.E. del 27 reguia el acceso al 2° ciclo U6 estos esludios.

ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

1" CURSO
Creditos totales: 75 (39/36)
1" CUATRIMESTRE
XFUNDAMENTOS DE INFORMATICA (1} (6 Cr. 33)
“EXPRESION GRAFICA (T} (6 Cr., 43)
2 INTRODUCCION A LA CUIMICA (06} {7.5 Cr.; 4.543)
2* CUATRIMESTRE
“DIBUIC ASISTIDO POR COMPUTADOR (Ob) (4.5 Cr.; 04.5)
£ INFORMATICA APLICADA (Ob) (4,5 Cr.; 0/4,5)
X FUNDAMENTOS QUIMICOS DE LA INGENIERIA (T} {7,5 Cr.; 4,5/3)
ANUALES
“FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS (T) (12 Cr.; 7.54.5)
S AMPLIACION DE MATEMATICAS (Ob) {12 Cr; 7,54.5)
“wFUNDAMENTOS FISICOS DE LA NGENIERLA (T) (15 Cr.; i8)

2* CURSO
Creditos totales: 75 (46/30)
Ter CUATRIMESTRE ]
ENTOS DE CIENCIA DE MATERIALES (T) (7,5 Cr; 4,57)

~ECUACIONES DIFERENCIALES (T} {6 Cr.; 4.5 5) ,

~METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA (T} (7,5 Cr.; 4,5/3)
2 CUATRIMESTRE

“ELASTICIDAD ¥ RESISTENCIA DE MATERIALES (T) (6 Cr.; 33)

“TERMODINAMICA Y DINAMICA DE FLUIDOS (T) (7.5 Cr.: 4,573)

* SISTEMAS INFORMATICOS EN TIEMPO REAL {Ob) {6 Cr.; 313)

ANUALES
:MLIACION DE FISICA (Ob) (12 Cr.; 7.5/4,5)
ELECTRONICA {Ob) {32 Cr.; 7.594.5)
MTEORIA DE CIRCUITOS Y SIST, EMAS (T} (10,5 Cr.; 64,5}

o -3er CURSO .
Creditos totales: 39 (2 .
ler CUATRIMESTRE | (22516514165 Opt+ 1900 = 45

* FISICA PARA LA VISION (O) (6 Gr. 4,515}
~ TEORIA DE MAQUINAS (T) (7.5 Cr. 4,53)
2° CUATRIMESTRE
“FUNDAMENTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (0b) (5 Cr: 33 -
MECONOMIA INDUSTRIAL (T) (7.5 Cr. 4,53) R6.Cr: 3%
ANUALES  4f.cpn '
*AUTOMATAS Y SISTEMAS DE CONTROL (Ob) {12 Cr.; 66)

OPTATIVAS 16,5

4* CURSO ,
itos tolales: 4 x
ler CUATRIMESTRE Creditos .9.5 (30/19,5) + 24 Opt = 735

\ METODOS MATEMATICOE (T) (9 Cr; 7.51,5)
\Eg:&% O r:am (1) 4,5 Cr. 31,5
: R ¥ TECNOLOGIA DE ;
20 CrESNOLOGADE FABR MAQUINAS (T) (7.5 Cr; 4,509)
* INGENIERIA TERMICA ¥ DE FLUIDOS 1) {6 Cr; 343}
"PROYECTOS (T} {6 Cr.; ¥3)
A GIENCIA ¥ TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE (T) {6 Cr.; 31

ANUALES

“SISTEMAS ELECTRONICOS Y AUTOMATICOS (T} (10,5 Cr.; BM4.5)
OPTATIVAS 24 Cr.

5° CURSO
‘ Creditos totales: 40,5 (21/19,5) + 1 =

ler CUATRIMESTRE (B195)+ B Opt 18 LC=77

MNGENIERIA DEL TRANSPORTE {T) (3 Cr.:

* TECNOLOGIA ELECTRICA (T} (4,5 Cr.; 3/1.5) .
2* CUATRIMESTRE ‘ "

~TEORIA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES :
* TECNOLOGUA ENERGETICA (T) (6 Cr.; 33) (T) {6 Cr.; 33)
ANUALES

* ORGANIZACION INDUSTRIAL Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS .
* PROYECTO FIN DE CARRERA {Ob} (8 Cr. w)"?“ M26 93

LIBRE CONFIGURACION 18,5 Cr,
OPTATIVAS 18 Cr.

La ordenacion da las asignaturas oplativas an opeiones supane una . 'ﬁ _ )
Wmﬁiﬂernamlodasmommmwmﬂm _Wpﬂ alumna, quidn podrk elegir irementa cursar 3
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